Proyecto de Investigacién Aplicada
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Titulo del proyecto

Trabajo con la Maquina Cortadora Laser, Router CNC vy componentes
electronicos.

Area estratégica de desarrollo prioritario
Institucional

Actividad en la que se aplicara el desarrollo del proyecto
Emprendimiento

Localizacion del Proyecto
Ciudad de Chachapoyas, Amazonas — Pert

Integrante del Proyecto
Equipo FAB LAB.

Descripcion de la Investigacion Aplicada
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Justificacion

El siguiente proyecto presenta la estructuracién de la propuesta de uso de la
cortadora laser, router CNCy componentes electronicos, para emprendimiento,
con servicio personalizado de disefio exclusivos; la motivacién inicial de este
proyecto es la aplicacion de la teoria y los conocimientos adquiridos en el Fab
Lab (Cortadora Laser, router CNC y componentes electronnicos) para la puesta
en marcha de un nuevo emprendimiento; utilizando el software de diseno:

® CNC Laser
e |NKSCAPE
® (COREL DRIVE

Resumen Ejecutivo

Vivimos en un pais que presenta muchas deficiencias econdmicas y falta de
oportunidades para el crecimiento empresarial; sin embargo a través del tiempo
siempre han surgido pequefios visionarios que han aportado con proyectos de
emprendimiento brindando nuevas formas de competitividad y productos
innovadores que han tomado la crisis como oportunidades, dando pie a la
realizacion de negocios reales agregando de esta manera valor a los sectores
econdmicos a los cuales pertenecen y haciendo posicionamiento al pais, en
cuanto a la creacion de micro y pequefias empresas. Este nuevo
emprendimiento se realizard usando equipamiento de un Laboratorio de
Fabricacién Digital (FAB LAB “Perd Japon®).
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Se esta elaborando el LETRERO INSTITUCIONAL “INSTITUTO DE EXCELENCIA
PERU JAPON" para ubicar en el frontis institucional, que servird como
identificacion de nuestra Institucion.

Caracteristicas Técnicas Fisicas
Medida en escala de la distancia de las letras; debidamente lurminadas
Base Tripley 2.44 mts. X 1 mt.

I1.3. Caracteristicas técnicas del proyecto
Disefio en cortadora laser, Router CNC y componentes electronicos.
Material: MDF y TRIPLEY.
1.4, Objetivo general y especificos
Objetivo general:
Cortar en cortadora laser, Router CNC y componentes electronicos.
Obijetivos especificos:
e Conocer el uso del software de disefio
e Elaborary aplicar un disefio en escala
e Aprender a disefiar en cortadora laser.
® Usar equipamientos tecnolégicos. (cortadora laser y componentes
electronicos)
IL5. Componentes del proyecto
e Disefio del grabado
® Elaboracién de las medidas del grabado
e Prueba del disefio
® Documentacion del proyecto
I.L6. Resultados generales: componentes del proyecto
e Disefo en cortadora laser.
e |etrero Institucional
e Documentacion del proyecto
Il.7. Plan de actividades del proyecto
e (Capacitacion del Software a usar
e Cortadora laser
e Preparacion del material
¢ Elaboracion de las medidas del MDF
e Documentacion
N° ORD ACTIVIDAD s DiAs

01 Capacitacion del Software a usar ;
02 Disefio Cortadora Laser | |
03 Preparacion del material '

04 Letrero Institucional '




I.8. Metodologia del proyecto

Disefio de los esquemas en MDF
Cortadora Laser

Router CNC

Prueba de Corte
Documentacion

Ill. Estimacion de costo
Costo
e Material

IV. Conclusiones
e Demostrar la importancia del uso de la Cortadora Laser, Router CNC y
componentes electronicos.




